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Systèmes – Systèmes COM embarqués

|

Systèm es COM emb arquésHABI LLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expéditio n so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Système embarqué avec module x86 COM Express de type 6

• Grand nombre d’interfaces, telles que PCIe, mPCIe, USB, Displayport et 
XMC Slot

• Interfaces internes pour cartes supplémentaires afin d’élargir la 
fonctionnalité, par exemple pour les interfaces pour modules de bus de 
terrain ou la connexion TFT

• Emplacement pour un module XMC

• Avec le module prototype disponible en tant qu’accessoire, il est possible 
d’accéder à divers signaux comme GPI/O, I²C, etc.

• Logique d’alimentation sous forme de module enfichable, 18 ... Entrée 
26,4 VDC facilement remplaçable

• Excellente solution de refroidissement modulaire, facilement adaptable à 
différentes puissances de processeurs ou conditions environnementales

COMPOSITION (entièrement monté, câblé et testé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

SYSTÈMES DE TESTS EMBARQUÉS POUR COME TYPE 6

13017006

Rep. Qté Description
1 1 Coffret blindé, acier, poudré, noir, RAL 9005
2 1 Dissipateur thermique, refroidissement sans ventilateur
3 1 COM Carrier
4 1 Module Basic de type 6 avec processeur quad core Intel® Core™ 

i7-6820EQ ; 8 GB DDR4-SODIMM-2400
5 1 Disque dur SSD 120 GB
6 1 Kit de transformation pour le montage de modules Compact, 

Basic ou Mini COM Express
7 1 Cache XMC
8 1 Ventilateur pour module XMC

Description Référence
Système COM embarqué avec module Basic COM Express de type 6 congatec conga-TS170/i7-6820EQ (045900) avec processeur quad core Intel® Core™ 
i7-6820EQ de 2,8 GHz à 3,5 GHz, 8 MB cache L2, carte graphique GT2 et interface mémoire DDR4 bicanal 2133 MT/s, puce QM170 21265-030

Accessoires
Alimentation de table, 120 W, 100 ... 240 VAC, 20 VDC/6 A, 1 pièce 
Alimentation de table, 90 W, 100 ... 240 VAC, 19 VDC/4,74 A, 1 pièce 
Cordon secteur SCHUKO / UTE connecteur mâle SCHUKO/UTE, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 62150-191
Cordon secteur BS Connecteur mâle standard anglais BS, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60103-137
Cordon secteur USA connecteur mâle USA, connecteur femelle CEI 60320, 2 m, 1 pièce 60103-141
Cordon secteur connecteur mâle CEI 60320 C14, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60197-053
Support de table pour système COM embarqué 1 pièce 
Kit de montage mural pour système COM embarqué 1 pièce 
Support Vesa pour système COM embarqué 1 pièce 
Module Postcode 1 pièce 
Module prototype 1 pièce 
Module Ethernet 1 x GbE, 1 pièce 
Module LVDS 1 pièce 

http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/60197-053
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/


8.39

Systèmes – Systèmes COM embarqués

nVent.com/SCHROFF |
Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

Systèmes COM em barquésHABILLAGE ÉLE CTRONIQUERéférences en caractères g ras : expédition so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expéditio n sou s 10 jours ouvrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE
• Autres configurations sur demande

SYSTÈMES DE TESTS EMBARQUÉS POUR COME TYPE 6

Baie : largeur x 
hauteur x profondeur

375,5 mm x 44,45 mm (sans dissipateur thermique) x 250 mm

Refroidissement Sans ventilateur (module COM), ventilateur 40 mm (XMC), 
dissipateur thermique - grand

Tension d’entrée 18 ... 26,4 VDC
Support de disque 
dur

1 x 2,5"

Disque dur 120 GB S-ATA SSD
Module COM Module Basic de type 6 avec processeur quad core Intel® 

Core™ 
i7-6820EQ ; 
8 GB DDR4-SODIMM-2400

Interfaces internes Emplacements PCIe x4 : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe/mSATA : 1 (PCIe Gen 3, S-ATA 3.0)
connecteur S-ATA : 3 (S-ATA 3.0)
emplacement carte mémoire : 1 (MicroSD)
emplacement SIMM : 2 (Micro SIMM)
ports série : 2
ports parallèles : 1
connecteur PS/2 pour souris et clavier : 1
haut-parleur : 1
adaptateur module LVDS : 1
connecteur pour modules de bus de terrain : 1
interface pour l’affichage de codes POST : 1
interface pour cartes de prototype : 1
emplacements pour modules XMC : 1
directeur de signaux XMC E/S : 1

Interfaces externes Avant :
DisplayPort : 2 (DP 1.1 et DP 1.2)
DVI : 1 (DVI-D)
USB : 4 (USB 3.0)
audio : 1 (audio HD, S/PDIF Optical)
Ethernet : 1 (10/100/1000 Mbit)

arrière :
VGA : 1
port série : 1 (DSUB9)
raccordement secteur : 1 (18 ... 26,4 VDC)
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Systèmes – Systèmes COM embarqués

|

Systèm es COM emb arquésHABI LLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expéditio n so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Système embarqué avec module x86 COM Express de type 6

• Grand nombre d’interfaces, telles que PCIe, mPCIe, USB, Displayport

• Interfaces internes pour cartes supplémentaires afin d’élargir la 
fonctionnalité, par exemple pour les interfaces pour modules de bus de 
terrain ou la connexion TFT

• Logique d’alimentation sous forme de module enfichable, 
18 ... Entrée 26,4 VDC facilement remplaçable

• Excellente solution de refroidissement modulaire, facilement adaptable à 
différentes puissances de processeurs ou conditions environnementales

COMPOSITION (entièrement monté, câblé et testé)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

SYSTÈMES EMBARQUÉS, COME DE TYPE 6

13017002

Frontansicht (21265-010)

13017005

Frontansicht (21265-020)

Rep. Qté Description
1 1 Coffret blindé, acier, poudré, noir, RAL 9005
2 1 Dissipateur thermique, refroidissement sans ventilateur
3 1 COM Carrier
4a 1 21265-010 : Module Compact de type 6 avec processeur dual 

core Intel® Celeron® 3955U ; 4 GB DDR4-SODIMM-2400
4b 1 21265-020 : Module Basic de type 6 avec processeur quad core 

Intel® Core™ i7-6820EQ ; DDR4 8 GB-SODIMM-2400
5 1 Disque dur SSD 120 GB
6 1 Kit de transformation pour le montage de modules Compact, 

Basic ou Mini COM Express

Description Référence
Système COM embarqué avec module Compact COM Express de type 6 congatec conga-TC170/3955U (045203) avec processeur dual core Intel® Celeron® 
3955U de 2,0 GHz, 2 caches MB L2 et interface mémoire 2133 MT/s DDR4 bicanal 21265-010

Système COM embarqué avec module Basic COM Express de type 6 congatec conga-TS170/i7-6820EQ (045900) avec processeur quad core Intel® Core™ 
i7-6820EQ de 2,8 GHz jusqu’à 3,5 GHz, 8 MB cache L2, carte graphique GT2 et interface mémoire DDR4 bicanal 2133 MT/s, puce QM170 21265-020

Accessoires
Alimentation de table, 120 W, 100 ... 240 VAC, 20 VDC/6 A, 1 pièce 
Alimentation de table, 90 W, 100 ... 240 VAC, 19 VDC/4,74 A, 1 pièce 
Cordon secteur SCHUKO / UTE connecteur mâle SCHUKO/UTE, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 62150-191
Cordon secteur BS Connecteur mâle standard anglais BS, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60103-137
Cordon secteur USA connecteur mâle USA, connecteur femelle CEI 60320, 2 m, 1 pièce 60103-141
Cordon secteur connecteur mâle CEI 60320 C14, connecteur femelle CEI 60320 C13, 2,5 m, 1 pièce 60197-053
Support de table pour système COM embarqué 1 pièce 
Kit de montage mural pour système COM embarqué 1 pièce 
Support Vesa pour système COM embarqué 1 pièce 
Module Postcode 1 pièce 
Module prototype 1 pièce 
Module Ethernet 1 x GbE, 1 pièce 
Module LVDS 1 pièce 
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

Systèmes COM em barquésHABILLAGE ÉLE CTRONIQUERéférences en caractères g ras : expédition so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expéditio n sou s 10 jours ouvrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REMARQUE
• Autres configurations sur demande

SYSTÈMES EMBARQUÉS, COME DE TYPE 6

Référence 21265-010 21265-020
Baie : largeur x 
hauteur x profondeur

250 mm x 44,45 mm (sans dissipateur thermique) x 250 mm 250 mm x 44,45 mm (sans dissipateur thermique) x 250 mm

Refroidissement Sans ventilateur, dissipateur thermique - moyen Sans ventilateur, dissipateur thermique - grand
Tension d’entrée 18 ... 26,4 VDC 18 ... 26,4 VDC
Support de disque dur 1 x 2,5" 1 x 2,5"
Disque dur 120 GB S-ATA SSD 120 GB S-ATA SSD
Module COM Module Compact de type 6 avec processeur dual core Intel® Celeron® 

3955U ; 4 GB DDR4-SODIMM-2400
Module Basic de type 6 avec processeur quad core Intel® Core™ i7-
6820EQ ; 8 GB DDR4-SODIMM-24000

Interfaces internes Emplacements PCIe x4 : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe/mSATA : 1 (PCIe Gen 3, S-ATA 3.0)
connecteur S-ATA : 3 (S-ATA 3.0)
emplacement carte mémoire : 1 (MicroSD)
emplacement SIMM : 2 (Micro SIMM)
ports série : 2
ports parallèles : 1
connecteur PS/2 pour souris et clavier : 1
haut-parleur : 1
adaptateur module LVDS : 1
connecteur pour modules de bus de terrain : 1
interface pour l’affichage de codes POST : 1
interface pour cartes de prototype : 0
emplacements pour modules XMC : 0
directeur de signaux XMC E/S : 0

Emplacements PCIe x4 : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe : 1 (PCIe Gen 3)
emplacements mPCIe / mSATA : 1 (PCIe Gen 3, S-ATA 3.0)
connecteur S-ATA : 3 (S-ATA 3.0)
emplacement carte mémoire : 1 (MicroSD)
emplacement SIMM : 2 (Micro SIMM)
ports série : 2
ports parallèles : 1
connecteur PS/2 pour souris et clavier : 1
haut-parleur : 1
adaptateur module LVDS : 1
connecteur pour modules de bus de terrain : 1
interface pour l’affichage de codes POST : 1
interface pour cartes de prototype : 0
emplacements pour modules XMC : 0
directeur de signaux XMC E/S : 0

Interfaces externes Avant :
DisplayPort : 2 (DP 1.1 et DP 1.2)
DVI : 1 (DVI-D)
USB : 4 (USB 3.0)
audio : 1 (audio HD, S/PDIF Optical)
Ethernet : 1 (10/100/1000 Mbit)

arrière :
VGA : 1
port série : 1 (DSUB9)
raccordement secteur : 1 (18 ... 26,4 VDC)

Avant :
DisplayPort : 2 (DP 1.1 et DP 1.2)
DVI : 1 (DVI-D)
USB : 4 (USB 3.0)
audio : 1 (audio HD, S/PDIF Optical)
Ethernet : 1 (10/100/1000 Mbit)

arrière :
VGA : 1
port série : 1 (DSUB9)
raccordement secteur : 1 (18 ... 26,4 VDC)
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